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Kihlkorper for BGA

WLFT 404

WLFT 405

— BGA

— besonders geeignet fur Ball Grid Arrays
— Khlkérperabmessungen passend fir den jeweiligen BGA-Typ
— direkt auf das BGA-Bauteil aufklebbar
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... Wérmeleitfolie WLFT 404/405 -> ES5 SMD-Kuhlkérper -> B25-27
B ‘| 3 Warmeleitkleber -> E14 Montagematerial for Halbleiter -> E34-38
Warmeleitpaste -> E12 Lochbilder > A21
Prozessoribersicht > B2-7 Technische Erléuterungen > A2-7





